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新世代電腦主機板散熱模組之設計開發

元山科技工業股份有限公司

■計畫目標

　　本案開發完成之新gk電M主機H散熱(組，�計kì標4性能規y7，

µ���é所Í：

■執行成果

1.人S·¸及x\ÎÏ：

(1)ÐÑ¸Ò：25Á場W。

(2)%&°轉·¸：50vB。

2.%&產ñ：

(1)發Ï專利申請+；

(2)新型、新式�專利申請+； 1

3._¦效©：

■新產品∕新技術∕新設計∕新材料簡介

　　本案所開發之新gk電M主機H散熱(組，係配合新Vk電M配件與Ã&用

4Pentium IV 3.4GHz以上之主機H、�等等7所需，{f極開發之.流式工

業型風扇及Ï導熱性散熱"。ì�Ó�散熱(組大µ由國7¸統L¼TÔ面�品
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在國內以OEM¯式¦產，Ít¯¡由國7«?，業�大µ^�有效NÕ核5設

計$A能æ，{S制於q人，ïÓÓ�新式風扇結合新式散熱"的開發，可符合

國內7上d電M¸統L(Intel、IBM、華Ö、×9�.)之需求，同BÙÓ×動國

內相關周Ø業�的發�，ª加�×Ø3。

■技術合作單位及合作內容

■成果應用領域

■專案執行重要心得

　　�過本案所開發之新gk電M主機H散熱(組，產ñ�Ø相關%&：

1.產品規y；2.風扇W¸統設計%&；3.流場及熱傳$A；4.散熱"W¸統設計

%&；5.電Ù體溫度a動控制；6.性能檢測%&，tgh本案F大ÚÛ。




